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新積和回路を用いたニューロモーフィックシステム 【研究内容】

【「材料」「デバイス」「システム」の協調研究】 【メムキャパシタの集積回路上へ一体形成】

メムキャパシタ回路構成 チップ形成イメージ(断面)
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入力
通常のシリコン半導体LSI
回路上に積層構造で、
メムキャパシタ(積和回路)の
形成


